
 

UPTEK 23.01 CONVOCATORIA PROGRAMA BIND 4.0
SME CONNECTION 
02 de Febrero de 2023
A través del programa BIND 4.0 SME CONNECTION, desde la Asociación UPTEK ponemos en marcha una
iniciativa que ayudará a las empresas industriales del sector de las tecnologías de fabricación a afrontar sus retos
tecnológicos apoyadas en las soluciones que les planteen las startups enfocadas a este ámbito.

En esta segunda edición de SME Connection, son 5 las pymes participantes de AFM Cluster que identifican una
serie de retos comunes del sector que afectan directamente a sus negocios.

1. RETO: Salud de máquina y optimización de procesos productivos a través de IA.
2. RETO: Securización de datos de máquina y bastionado global de activos.

El objetivo de las startups es responder a estos retos sectoriales mediante el desarrollo de proyectos innovadores.

Pueden consultar la información completa sobre esta iniciativa a través de este enlace.

Presentación de propuestas por parte de las startups:
- Hasta el viernes 3 de febrero, a través de este enlace.

Con cualquier duda o necesidad de información, podéis contactar con nosotros:
Juanjo Gómez – Director de UPTEK
email: juanjo.gomez@afm.es 
Tlfno.: 943 309 009
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